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证券代码：002129 证券简称：TCL 中环

TCL 中环新能源科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-05-04

投资者关系活动

类别

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 业绩说明会

□新闻发布会 路演活动

现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

活动参与人员

华夏基金、易方达基金、南方基金、博时基金、高毅资产、睿远基金、

正圆基金、人保资产、国寿资本、天弘基金、中信资管、银华基金、嘉

实基金、汇安基金、碧云资本、财通证券、广发证券、浙商证券、中信

证券、国金证券、西部证券、东吴证券等

时间 2023 年 4 月 12 日-2023 年 4 月 28 日

地点 天津

上市公司接待人

员姓名
总经理沈浩平；财务总监张长旭；董事会秘书秦世龙等

交流内容及具体

问答记录

一、公司经营情况介绍

2023 年一季度，公司实现营业收入 176.19 亿元，同比增长 31.80%；

经营性现金流量净额 10.39 亿元，同比增长 8.60%；含银行汇票的经营

性现金流量净额 20.69 亿元，同比增长 24.55%；净利润 24.64 亿元，同

比增长 69.15%；归属于上市公司股东的净利润 22.53 亿元，同比增长

71.90%。报告期末，公司总资产 1241.72 亿元，较期初增长 14.64%；归

属于上市公司股东的净资产为 398.79 亿元，较期初增长 6.01%。

光伏材料业务板块：2023 年一季度末硅片产能提升至 150GW，受益

于银川项目的设备进厂和单台产能提升，未来产能将超过 180GW；切片

项目银川 DW 5 期项目如期启动，预计到年底能有效地保证产能目标、

产出目标的实现；2023 年一季度硅片出货 25GW，3 月份出货超 10GW。

光伏电池及组件板块：产能有所上升，达到 13GW。TCL 中环依然是

更加专注于晶体生长、晶片制造的工作，光伏组件按照公司的既有战略

保持约 15%-20%的光伏电池组件的配置。

其他硅材料板块：TCL 中环 Total Solution 从 1.0 战略向 2.0 战略
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转变。产能提升与产品结构优势，同时推进第三代半导体设备 move in

和调试。

ESG 方面，TCL 中环愿景的第一项是环境友好。公司始终将 ESG 作

为长期战略目标，重点围绕以人为本、降本增效、节能减排、高质量发

展。2023 年推动实现绿色工厂、绿色园区，加大节能和资源回收。在完

成 ESG 战略目标的基础上，持续完成制造转型，推动产业全球化。

工业 4.0 转型方面，TCL 中环围绕 N 型时代到来，进一步重点推动

质量体系 4.0，与时俱进，持续推进技术、创新能力和进一步完善 4.0

体系，打造黑灯工厂和绿色园区的基础上，推动建设质量体系 4.0。目

标实现从硅料进公司到硅片出厂以及下游客户，组件和安装商的使用感

受方面实现全流程一体化的质量体系，与下游客户共创、共享、积累，

与客户实现价值贡献。

TCL 中环提出了“更高、更快、更强”的指标，围绕全要素的指标

提升，实现高质量发展。展望未来在技术能力提升和质量体系提升和战

略协同强化的推动下继续完善制造方式转型，继续发挥在技术创新、产

品创新的能力，更强调技术创新成果的快速转换，实现高质量发展。另

一方面继续以 ESG 为可持续发展理念的基础上，坚定实施全球化战略。

二、投资者问答

问题一：为什么选择 TOPCon 技术路线，在哪些方面取得了比较大

的突破?

回答：（1）TOPCon 技术是 IBC 技术的一部分，虽然有结构上的差

异，本质上源于同一个物理设计理念。TCL 中环选择 TOPCon 的核心驱动

是尽管 TOPCon 有隧穿氧化层和薄膜的应用，但综合平衡性更好，包括

开路电压、串联电阻的设计、对隧穿氧化层的控制有较大作用。

（2）TCL 中环硅片产能即将超过 180GW，在长期战略支撑下做 20%

的电池组件。在对 TOPCon 的认知里，TCL 中环更强调产品高斯分布的工

程控制能力并为之探索。历史上，TCL 中环 2013 年前后开始和国际先进

制造商进行 TOPCon 领域的配合并汲取经验。

（3）TCL 中环在 TOPCon 电池最终寿命控制方向有独特的技术路径
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考量，能实现差异化和领先化的 TOPCon 电池制造。

问题二：TCL 中环在银浆方面有哪些差异化突破？是否有较大的成

本竞争力？

回答：IBC、TOPCon 和 HJT 等新型电池技术对银浆使用量比较大，

回顾历史，以上电池技术一方面受到高斯分布的限制，另一方面过高的

贵金属含量都是限制其发展的核心要素，TCL 中环在去金属化方向持续

努力。

问题三：2023 年一季度中环硅片产能、产出爬坡速度很快，超越同

行与行业的原因？是否有订单支撑？

回答：受益于行业的景气，中国市场逐渐启动，TCL 中环着眼于长

期发展，在定价策略、产品质量、产品成本竞争力上持续努力。

TCL 中环对成本和品质的控制是负责的，能持续推出新产品，在引

领行业变革 N型硅片、超薄硅片等方面持续努力，向客户提供更高性价

比的产品。在此基础上，预计公司二季度生产销售目标将进一步提升。

问题四：N型出货占比提升，硅片有 500 多个品种，如何理解各个

客户的差异化？

回答：去年四季度至今年一季度，光伏行业 210 硅片和 TOPCon 电

池出货量和产能均取得了突飞猛进的增长，同时，不同电池厂家有不同

的技术实现路径和工艺方法。TCL 中环是最大的 N 型硅片出货商，N 型

硅片产能会随着下游需求增长，2023 是 N 型元年。

在 N型电池快速发展之前，TCL 中环内部已经有 N型 P 型不同外形

尺寸、不同厚度 (150μm-110μm)的硅片量产，这方面硅片种类有 100

多种；在 N型上 TOPCon、HJT、IBC 技术有 300 多种硅片；TOPCon 技术，

对于不同客户、不同客户的不同工厂都会适配不同的硅片材料，甚至一

个 TOPCon 结构里不同的电池工艺技术路线和不同工厂的设备参数都对

应不同的硅片，由此产生了 500 多种硅片，下一步还会有更多细分出来，

这些区分一部分是客户明示的，一部分是潜在的差异性硅片。

问题五：TOPCON 不同厂商之间对硅片要求的差别主要体现在哪些方

面？硅片的少子寿命、氧含量、碳含量？
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回答：①尺寸不同。从组件传导的硅片需求主要体现为尺寸差异；

②组件功率对硅片要求的不同；③硅片比例、圆角、直角的差别；④硅

片应用场景对厚度的要求不同；⑤TOPCon 遂穿层过程中 PECVD、LPCVD

和 PVD 三种技术，有不同的结合。⑥硅片除了外形尺寸之外，在氧含量

和分布、少子寿命、机械性能和电性能都有差别。

在电阻率范围内，lifetime 上升意味着成本上升和缺陷的衍生，

TOPCON 是扩硼的工艺，最高温度比 P-PERC 高，相较于 PERC 时代，N型

时代，无论是 TOPCon 还是 HJT、IBC 都需要考虑微缺陷的管控、热力适

应等新问题。

问题六：四月初报价 210 与 182 是什么考量？后续 210 和 182 报价

和盈利趋势的展望？

回答：考虑到 210 已经用到了国内外工商业分布式屋顶上，份额在

不断提升，生产和加工制造硅片过程中，210 的生产优势较大，单瓦成

本较 182 有很大降低，我们愿意为下游电池组件分享自己降本的部分，

让行业价值共享，促进 210 生态的发展。

此外，每个月的供需关系和长期策略和短期策略结合，带来硅片报

价的差异，TCL 中环会考虑每个月进行综合考虑的报价，维持 210 优势。

问题七：TOPCon 25GW 电池投产进度规划及出货预期？尺寸方面选

择 182 还是 210?

回答：电池项目争取一年左右时间建成。TCL 中环电池架构设计方

面，TOPCon 更多考虑用在 G12+叠瓦方向。叠瓦是并联电路并且是非金

属连接，会带来以下两个效果：

TOPCon 的切割损失边缘效应明显地高于 P-PERC，这有利于叠瓦，

叠瓦可以有效地弥补边缘切割损失，在物理架构上进一步展现出自己的

优势。

与 PERC 时代相比，TOPCon 的设备、投资总量和运营总量会有一定

程度的上升，大尺寸是必然选择，G12 对于 N 型时代的任何技术路径都

是更好的选择。

问题八：结合工业 4.0 与公司的大尺寸产品，公司目前 N 型硅片的
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技术和成本有什么优势？

回答：工程师文化的差异，10 年前，TCL 中环就开始与海外的

SunPower、MAXN 和澳大利亚、日本的客户推进 N型硅片，TCL 中环对于

N型电池结构、硅材料的需求、客户的需求等理解更为深入。

目前整个市场硅片产品包括 N型硅片在内累计超过 500 种，TCL 中

环保持了领导者的地位。HJT、TOPCon 等玩家入局，TCL 中环最先进行 N

型硅片的 design in，进行工厂设计和迭代。产线设计之初，把 TCL 中

环 N型硅片的特性植入产线实现更好的匹配。不同厂商 N型电池技术路

线不同，对于 N 型硅片的需求多样，TCL 中环的工业 4.0 能够在硅片环

节有深入的 Know-how 积累，能够满足不同客户的柔性需求。

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明

无

活动过程中所使

用的演示文稿、提

供的文档等附件

（如有，可作为附

件）

无

日期 2023 年 4 月 12 日-2023 年 4 月 28 日


